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端子形状が非対称・対称なフラッ
トリードタイプパッケージで提供

各種eSMP®パッケージで提供
される製品シリーズ
•	ESD保護ダイオード
•	PAR® TVSダイオード
•	TransZorb® TVS ダイオード
•	�ツェナーダイオード
•	�アバランシェダイオード
•	FRED Pt®ダイオード
•	�ショットキーダイオード
•	�標準・高速リカバリーダイオード
•	TMBS® ダイオード
•	�超高速リカバリーダイオード

車載

産機

テレコミュニケーション

照明

DC/DCコンバータ
フリーホイール

用途

•	独自開発パッケージ
•	電力効率の向上
•	高い電流駆動能力
•	熱性能と信頼性の	
向上に貢献
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eSMP® パッケージ
パワーデバイス向けに最適化
した表面実装型パッケージ

参照リンク：
eSMP® シリーズ製品概要
www.vishay.com/doc?49383

ダイオード（eSMP®シリーズパッケージ）
www.vishay.com/landingpage/tradeshows/diodes/
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IN A  
NUTSHELLパワーダイオード製品の小型・薄型パッケージソリューション

eSMP® シリーズ


